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Soluciones en equipo capital para
SMT, Through Hole and Back End
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INTELLIGENT STORAGE

Optimiza el almacenamiento y la gestion de componentes con sistemas inteligentes que
maximizan la eficiencia y minimizan tiempos de inactividad. Asegura una disponibilidad
inmediata y un flujo constante de produccion.
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Impresion de precision que garantiza la aplicacion uniforme de pasta de soldadura, crucial
para una conexion eléctrica y mecanica fiable. Maximiza la repetibilidad y minimiza el
desperdicio de material.
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PICK AND PLACE

Alta velocidad y precision en la colocacion de componentes, aumentando la eficiencia y
reduciendo errores. Disefiada para maximizar la productividad en lineas de produccion de

gran volumen.
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Advanced Flexible Mounter High Speed Compact Modular Mounter

Control térmico exacto para soldaduras perfectas. Este proceso asegura un reflujo unifo-
rme, mejorando la calidad y la durabilidad de los ensamblajes electranicos.
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Lead-Free Hot Air Reflow Oven

Inspeccion no destructiva de alta precision, ideal para la verificacion interna de soldaduras y
componentes. Garantiza la calidad total del producto final sin comprometer la integridad del

ensamblaje. i. f@!{ ?@
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PCB HANDLING SMT

Sistemas automatizados para el manejo sequro y eficiente de PCBs. Mejora el flujo de trabajo
y reduce el riesgo de dafios durante el transporte entre procesos.
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PCB Magazine Loader PCB Magazine Unloader

Tecnologia avanzada para la deteccion rapida y precisa de defectos, asegurando que cada
ensamblaje cumpla con los mas altos estandares de calidad. Esencial para la mejora continua
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TROI-7700E Series Athena 3D SPI

LASER MARKING

Marcado rapido y preciso con laser, ofreciendo trazabilidad permanente sin afectar la
integridad del PCB. Ideal con los requisitos y regulacion de la industria.
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Online Fiber Laser Marking Machine Online UV Laser Marking Machine
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Es un Conjunto de soluciones que buscan ofrecer valor a la industria de manufactura
electronica que tiene procesos Through Hole (THT), si bien es hecho que THT es una
tecnologia innovadora para las nuevas industrias automotrices.

CUTTING AND FORMING

Procesos de corte y formado de componentes con alta precision, asegurando un ajuste
perfecto y reduciendo el tiempo de preparacion. Mejora la eficiencia y consistencia en la
produccion.

CF-130 RF-101F Z
Automatic Radial Taped Axial Taped and Bulk Components
Components Lead Forming Machine Lead Former Machine (Vertical Mount)

Insercion automatizada de componentes Through Hole, optimizando el tiempo de ciclo y
eliminando errores. Aumenta la eficiencia y la calidad de la produccion, garantizando ensam-
blajes consistentes.
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THIM3-T THIM3-0F3S
Terminal Insertion Machine 0dd Form Insertion Machine




WAVE SOLDER

Proceso de soldadura robusto que asegura conexiones eléctricas y mecanicas duraderas.
Mejora la fiabilidad y la longevidad del producto final, con un enfoque en la reduccion de

costos operativos.
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SELECTIVE SOLDER

Soldadura selectiva precisa que permite trabajar con PCBs complejos sin comprometer
componentes sensibles. Maximiza la flexibilidad y asegura un alto rendimiento en aplicacio-
nes criticas.
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Integrated selective soldering

COMPONENT TAPING

Preparacion de componentes en cinta, facilitando una insercion rapida y precisa. Reduce los
tiempos de configuracion y aumenta la eficiencia en la linea de produccion.
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THIM3-TM

Radial taping machine
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PCB HANDLING THT

Sistemas de transporte automatizados que aseguran un flujo continuo y eficiente de PCBs
entre procesos. Minimiza los tiempos de inactividad y maximiza la productividad general.
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Wave Solder Infeed Wave Solder Unload

Tecnologia avanzada de inspeccion para verificar la calidad de las soldaduras y la correcta
insercion de componentes. Esencial para garantizar la conformidad con los estandares mas
altos y mejorar el control del proceso.
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IC PROGRAMMING

Programacion automatizada de circuitos integrados (IC), optimizando el tiempo de ciclo
y asequrando la precision. Ideal para mejorar la eficiencia en la produccion de dispositivos

electronicos personalizados.
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DP-3000-G3 DP-2T e DP-1000-G3

Separacion precisa de PCBs individuales de paneles multiples, minimizando el estrés mecanico
y los defectos. Mejora la calidad y reduce el riesgo de dafios en los componentes sensibles.

RTT-336 RTT-32
Inline PCB router Automated PCB router with CCD

REWORK STATION

Estacion de retrabajo para la correccion precisa de errores y el reemplazo de componentes
defectuosos. Mejora la tasa de recuperacion y reduce el desperdicio, aumentando el retorno de

inversion.

HR-730A
Automatic optical alignment rework
with precise temperature control
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HR-900
Large preheating platform
for 5G server device rework




CLEANING PROCESS

Limpieza automatizada que elimina residuos y contaminantes de los PCBs, asegurando la
fiabilidad y longevidad. Mejora la calidad del producto final y reduce el riesgo de fallos en el
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WT-SPC WT-SEC
WT-PLTC ; ’ ; )
Pallet Cleaning Machine Pneumatlc Stepul Pallet Cleaning Machine
Cleaning Machine
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WT-10NCA WT-OPCB WT-IPCBA
WT-DIW ION Contamination PCB Cleaning In-line PCBA
DI Water Machine Analyzer Machine Machine Offline Cleaning Machine

Corte, pelado y crimpado automatizado de cables, optimizando la precision y consistencia en
el ensamblaje de arneses. Aumenta la eficiencia del proceso y asegura conexiones fiables en

aplicaciones criticas.

WS-01B WS-30A ) WS-300A

Automatic wire Automatic big wire Automatic big cable
- cut & strip cut & strip cut & strip
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WS-300A WS-R100A WS-2017CA ™ * az. “WS-8070A"
Automatic big Semi-automatic pneumatic Inductive electric Large gauge cable
cable cut & strip rotary knife cable strip cable stripping cutting and stripping
i~ WS-430A WS-3TA ! =, Ws68210CA
" Wire sticker B Copper strip o Multi-core cable
folded flag label ﬂi crimping splicing I stripping and crimping
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Para mas informacion, contactenos

contacto@solucinde.com
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